無政府補助計畫產生之研發成果者須簽署

亞洲大學專利申請自行研發切結書
專利提案編號：               
(由產學合作處填寫)
立切結書人為亞洲大學             學院                    系/所
所組研究團隊，於在校、院期間所研發產出之技術，專利名稱：「                                        」(以下簡稱本專利)，
同意以亞洲大學(以下簡稱本校)名義申請各國發明專利，立切結書人爰聲明並保證如下：
1. 立切結書人擔保本專利僅利用本校、院內資源自行研發，未利用任何政府機關補助計畫與經費；且本專利係立切結書人於本校服務期間所研發，非立切結書人於其他單位服務期間之研發產出者。
2. 立切結書人保證其所提供之本專利申請資料正確無誤，並無任何冒充、抄襲、模仿、影射或其他不實情形。
3. 立切結書人同意遵守本校專利申請相關規範並配合本校辦理一切專利申請、推廣運用之必要程序。
4. 立切結書人聲明若有違反上述一至三點，導致本校、院產生相關額外費用支出或遭致第三人求償，立切結書人同意自行負擔該相關額外費用及賠償金。
立切結書人(所有發明人)
	姓名
	身份證字號
	戶籍地址
	簽章

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(發明人簽署欄位不足請自行增列)

(所有無計畫之專利申請案皆需簽署本切結書)


中    華    民    國        年        月        日
